Technicky list

Tavidlo P 770

Bezpryskyfi¢né tavidlo bez halogent

Klasifikace J-STD004: ORL0O Klasifikace 1ISO 9454 : 2.2.3 A

POPIS VYROBKU

Tavidlo P 770 je tavidlo bez halogend, pouzivané v montazni fazi elektronické vyroby.Tavidlo P 770 je
vyvinuto specialné pro pouziti v technologii povrchové montaze (SMT) a technologii malych rozteci
kontaktl. Tavidlo P 770 je aktivované tavidlo bez halogen(, a proto se zvlast hodi k vytvareni povrchu
DPS bez zanechavani zbytk(. Vzhledem ke specialné vyvinutému systému aktivace a rozpoustédia je
prakticky vylouéené zanechavat na povrchu DPS po pajeni korozni nebo vodivé zbytky. Diky témto
novym charakteristikam tavidlo 770 umozfiuje vyrazné snizeni naklad( v aplikacich s malou rozteci
kontaktd v rozsahu 0.5 mm, 0.4 mm a 0.3 mm. Specifické chemické sloZeni dale zajistuje vyjimecné
dobré hodnoty povrchového odporu izolace (SIR). Navic podstatné vysSich hodnot SIR Ize dosahnout pfi
zvySenych teplotach a vysoké vlhkosti. Z tohoto duvodu je mozno tavidlo P 770 pouzit v nanejvys
slozitych elektronickych aplikacich.

Tavidlo P 770 splfiuje veskeré pozadavky dle CSN EN 29454-1.

VLASTNOSTI

e neobsahuje pryskyfici

e neobsahuje halogeny

e nanaseni pouze postiikem

e tavidlo beze zbytkll — nevyzaduje Cisténi

e vysoce aktivované

e dobra smacitelnost

PARAMETRY

Parametr
Rozpoustédlo: Isopropylalkohol / ethanol
Typ pajeni: Bezolovnaté
Specifické pouziti: Pro pouziti v SMT a technologii malych roztec¢i kontakt(
Zpusob aplikace: Postfik
Oplachovani: Bezoplachové
Kategorie ISO 9454: 2.2.3A
Kategorie ANSI J-STD-004: OR LO
Obsah pryskyfice: NE
Obsah halogenidu: NE
Obsah pevnych latek (%): 2,3
Obsah vody (%): 4
Obsah VOC (%): 93,15
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Specificka hustota pfi 20°C (g/cm”): 0,808

Cislo kyselosti (mg KOH/g): 18,9

Bod vzplanuti (°C): 19
OBLAST POUZITI

Tavidlo P 770 se hodi k vyrobé vysoce naro&né komercni elektroniky (tj. OEM, komunikace, vojenska,
leteckd a vesmirnd elektronika). Samoziejmé zajiStuje nejlepsi vysledky pajeni rovnéz v takovych
oblastech, jako je radio, televize, domaci elektronika a automobilovy primysl. Vynikajici charakteristiky
tohoto tavidla velmi pomahaji pfi optimalizaci vyroby SMD.

P 770 je vhodny pro vSechny typy pajecich zafizeni.

Doporuéené parametry pouziti

Parametry Doporuceni
Pfredehfivani 80 + 110 °C — teplota povrchu DPS
Mnozstvi tavidla 25 + 30 ml/min
Rychlost dopravy 0.8 + 1.2 m/min
Teplota pajky 260 + 265 °C
CISTENI

Protoze povrchy desek ploSnych spoju jsou po pajeni pfi pouziti tavidla P 770 obecné bez zbytkd, neni po
nich cisténi nutné. Existuje ale nékolik specifikaci vyzadujicich ¢isténi. V takovych pfipadech se
doporuCuje pouzit kondicionér. Tento kondicionér odstrani vSechny zbytky a poskytne ¢isty povrch.
Vysledkem ¢&isténi bude navic vysoka odolnost povrchu.

BALENI

RUzné velikosti v plastovych nadobach (obvykle 10 - 25 [) nebo dle dohody s dodavatelem.

SKLADOVATELNOST

24 mésicu (za predpokladu skladovani v suchu a chladu, v originalné uzaviené nadobé).

BEZPECNOSTNi OPATRENI PRI MANIPULACI

Tavidlo P 770 je klasifikovano jako nebezpecné. Zplsobuje vazné podrazdéni oci. Mize zplsobit
podrazdéni dychacich cest. MUZe zpuUsobit ospalost nebo zavraté. PouzZivejte je v dobfe vétraném
prostoru, chrafite pfed teplem a mimo zdroje vzniceni. Bezpe€nost prace je popsana v samostatném
bezpe€nostnim listé.

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o. Vyrobce: Stannol
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